Jak powstaje kondensat
w obudowach o wysokiej
szczelnosci?

Ukfad zatgczony.
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Uktad zatgczony.
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Uktad wytaczony.
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Kiedy powstaje kondensat?

Postepowanie zapobiegajace

gromadzeniu sie kondensatu
na przyktadzie puszek
odgateznych DK

Postepowanie zapobiegajace

gromadzeniu sie¢ kondensatu
na przyktadzie rozdzielnic

Mi - przez stosowanie ptyt
wentylacyjnych montowa-
nych pionowo na $ciankach
bocznych skrzynek. Stopien
ochrony IP 44,

Dane techniczne

Powstawanie kondensatu pary wodnej i przeciwdziatanie temu zjawisku

Problem tworzenia sie kondensatu dotyczy obuddw o wysokim stopniu szczelnosci

> IP 54, poniewaz zamontowane w nich aparaty majg ograniczong mozliwos¢ wymiany ciepta z

otoczeniem z powodu szczelnosci obuddw i wiasciwosci tworzywa, z ktdrego sg wykonane.

Powstawanie kondensatu w instalac-
jach wewnetrznych:

Temperatura wewnetrzna jest wyzsza od
zewnetrznej z powodu strat mocy
aparatoéw w rozdzielnicy.

Ciepte powietrze wewnatrz dazy do zwiekszenia
swej wilgotnosci i nabiera jg z zewnatrz, poniewaz
obudowy nie sg gazoszczelne.

Przez ochtodzenie uktadu (wytgczenie odbiornikdw)

spada temperatura wewnetrzna. Chtodne powietrze
wydziela wilgoc¢, ktéra w postaci kondensatu osiada
we wnetrzu rozdzielnicy.

Powstawanie kondensatu w ostonietych lub
nieostonietych instalacjach zewnetrznych:

Wszystkie przypadki, w ktérych
wystepuje wysoka temperatura i wilgoc,
jak np. pralnie, kuchnie itp.

1. Celowy wybdr miejsca montazu
(unikanie réznic temperatur).

2. Usuniecie przewidzianej przez
producenta membrany w najnizej
potozonym miejscu (lub wywiercenie
otworu o Srednicy 5mm).

3. Umozliwienie wentylacji przez
wymiane powietrza.
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W tym przypadku kondensat pow-
staje w zaleznosci od pogody, wy-

sokiej wilgotnosci, bezposredniego
nastonecznienia i réznic temperatur
powietrza i $cian obuddw.

Przyktad:
otwér odprowadzajgcy
kondensat.

Dtawnice wentylacyjne
Dfawnice wentylacyjne
umozliwiajg wprowadzanie do
obudowy kabla a dzigki wbu-
dowanej specjalnej membra-
nie, wyréwnywanie cisnienia z
otoczeniem. Zapobiega ona
zasysaniu wody do wnetrza
obudowy.

Informacje techniczne

Dane techniczne



